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Abstract (en)
The assembly (100) has a micromechanical part (10) with a layer (11) defining a contact surface (11a) intended to come into frictional contact with
another contact surface (21a) defined by another layer (21). The latter layer belongs to the part or another micromechanical part. Each layer includes
carbon by about 50 percent of carbon atoms, where orientations of crystal planes of the layers at the level of the contact surfaces are different from
each other. The former layer has a microcrystalline structure at the level of the former surface. The layers cover respective substrates (15, 25). The
micromechanical parts are made of massive monocrystalline or polycrystalline diamond, and are chosen from gear wheel teeth, pallet, escapement
wheel, axle of mobile element, bearing, and barrel spring. The substrates are made of silicon, steel or ceramics.

Abstract (fr)
Ensemble fonctionnel (100) de micromécanique comprenant au moins une première pièce (10) ayant une première couche définissant une première
surface de contact destinée à venir en contact de frottement avec une deuxième surface de contact définie par une deuxième couche ladite
deuxième couche appartenant, soit à ladite première pièce (10) soit à au moins une deuxième pièce de micromécanique (20) constituant avec ladite
première pièce (10) ledit ensemble (100), les première et deuxième couches comportant chacune du carbone à hauteur d'au moins 50% d'atomes
de carbone et présentant au niveau des première et deuxième surfaces de contact des orientations de plans cristallins en surface différentes l'une
de l'autre.
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